
公 募結 果情 報 

 

１ 公募に付した事 

旅券照合ツールのプログラム変更（項目桁拡張） 

 

２ 公募公告日 

   令和５年８月１８日 

 

３ 契約締結日 

   令和５年９月１１日 

 

４ 応募者数 

   １者 

 

５ 契約者の氏名（法人番号）及び住所 

   株式会社セック（1010901026918） 

東京都世田谷区用賀４－１０－１ 


